Der neue Cinchstecker WBT-0120

Ein Leichtgewicht
mit starken Argumenten

Seit 1985 setzt WBT die Standards fiir bei Entwicklung und Produktion hochwertiger Breitband-Steckverbin-
der im HiFi und High End Bereich. WBT entwickelt und produziert ressourcenschonend und umweltfreund-
lich im eigenen Haus. Alle Produkte sind zu 100% Made in Germany! Denn nicht nur in der Technik, sondern
auch in der Produktion verpflichtet sich WBT der Nachhaltigkeit.

WBT-0120

Der Cinchstecker WBT-0120, den WBT auf der High End 2022 vorstellt,
‘wurde von Grund auf véllig neu entwickelt und unterscheidet sich kom-
plett von allen bisherigen WBT-Steckern, Der Korper besteht zu 100 %
aus einem reinen Hochleistungskunststoff. Auf metallische Schmuckringe
wurde bewusst verzichtet. Das neue Design mit dem Schréigwinkel sorgt fiir
eine intelligente Kabelfihrung und dadurch fiir eine optimale Zugentlastung.

Das Handling wird durch den eingebauten Exzenterhebel stark vereinfacht. Mithsames Auf- und
Zudrehen der Hiilse, besonders listig bei engen Buchsenabstinden, entfillt. Stattdessen sorgt ein mit
einem Exzenterhebel verbundener Klemm-Feder-Mechanismus fiir einen dauerhaft optimalen Kontakt-
druck der Kontakteinheit.

Stark vereinfacht wurde auch die Steckerkonfektionierung. Der hluss erfolgt durch Loten oder
mit einem Flachsteckschuh. Fiir die einfache Anpassung auch an diinne Kabeldurchmesser sorgt ein Spann-

hluss mit Knickschutz. Die zentrale Kontakteinheit ist, wie bei allen WBT-Cinchsteckern, aus dem
bewihrten nextgen™-Prinzip und die Kontakte wurden mit dem neuen WBT-PlasmaProtect™-Verfahren vergol-
ict icht mit starken Argumenten.

det. Alles in Allem ist der neue Cinchs ein absolutes L

nextgen™.-Prinzip

'WBT hatberei der Basisvon Prizisi ilen erfolgreich
neue Quali dards gesetzt. Den Versuchen, auch die iiber-
hnischen Parameter der Verbind ! 7u ver-

bessern, setztdiese Technikallerdi renzen. M
zwar zuverlassig fiir Stabilitit und es leitet Signale, doch um
mit der immer anspruchsvolleren Elektronik auch qualitativ zu
wachsen, lisst es kaum Spielraum. Als Lésung hat WBT nextgen™
entwickelt. Die nextgen™-Steckverbinder kombinieren mafge-
schneiderte Funkti falien wie ict imierte
Signalleiter aus Kupfer oder Feinsilber und vibrationsdampfen-
de Kunststoffe, um eine hohe Leitfihigkeit, eine grofle Stromka-
pazitit und eine hohe Breitbandfihigkeit bei extrem geringen WBT nextgen™-Steckverbinder kombinieren
Wirbelstromproblemen (Skineffekte) zu bieten. maBgeschneiderte Funktionsmaterialien




WBT-PlasmaProtect™

Durch die Vorbehandlung mit Hochstrom-Polierung wird die
idliche Oberfl der lleiter ganz
erheblich geglittet. Das aktiviert dic ,Van-der-Waals-Kraf-
te“ deutlich stirker, was eine wichtige Voraussetzung dafiir
ist, dass dann im PVD-Verfahren direkt beschichtet werden
kann. Die goldene PVD-Oberfliche ist fehlerfrei und absolut
rein, da sie im Hochvakuum entsteht. Sie ist zudem kristallin
strukturiert, diinner und gleichzeitig flexibler. Mit ihrer gu-
ten elastischen Verformbarkeit garantiert sie eine verbesserte
Kontaktqualitit. Den Innovationspreis gab es iibrigens nicht
nur fiir das Verfahren an sich, denn vier weitere Entwicklungs-
leistungen helfen maRgeblich dabei, den Sprung von der Gal-
vanik zur modernen PVD-Plasma-Technologie zu vollzichen:
1. Die 3D-Beschichtung im PVD-Plasma, verbunden mit der
Verbesserung der Effektivitit von etwa 20 % auf 80 %
2. Die Energieeinsparung von etwa 26 %
3. Die honung durch Goldei; ung
von etwa 35 %
4.Die Umweltentlastung durch den Entfall von toxischen,
umweltschidlichen Galvanikbidern
Durch die Verfahrensentwicklung mit dem direkten Verbund
zwischen Hochstrompolierung und PVD-Plasma Beschich-
tung konnte die Qualitiit gesteigert, die Umwelt entlastet und
Ressourcen gespart werden. Prinzipiell kann diese neue Tech-
nik bei al]en Steckverbindern, zum Beuplel in der Mess- und

werden — inst dere dann, wenn
grofie Breitbandigkeit und hohe St higkeit, sowie
ig eine verbesserte L it gefragt sind.
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Dank WBT-PlasmaProtect™ konnte die Qualitat gesteigert,
die Umwelt entlastet und Ressourcen gespart werden

WBT wurde fiir seine Verfahrensentwicklung ,,3D-Vergoldung von Sieck—
verbindern mittels PVD-Plasma“ (PVD = Physical Vapor Deposition) zum
Gewinner des Deutschen Innovationspreis 2021 gewahit

Deutscher Innovationspreis 2021
fiir German Engineering von WBT

Alle Achtung: WBT wurde zum Gewinner des Deutschen In-
novationspreis 2021 im Bereich mittelstindischer Firmen fiir
seine Verfak icklung ,,3D- Id von Steckver-
bindern mittels PYD-Plasma® (PVD = Physical Vapor Depo-
sition) gewhlt. Das Verfahren lduft unter dem Markennamen
»WBT-Plasma Protect™“ und verspricht eine neue Qualitiit
der Vergoldung, was sich auch in einem hérbar besseren Klang
niederschlagen diirfte. Mit dieser Anlagentechnik ist es WBT
als erstem Produzenten iiberhaupt gelungen, ein deutlich um-
weltfreundlicheres Verfahren als die bisherige Galvanik zu ent-
wickeln. Mit dem komplett neuartigen 3D-Verfahren von Plas-
maProtect™ hat WBT die Effektivitit des Prozesses von 20 %
auf 80 % erhoht und den Energiebedarf um etwa 26 % ver-
ringert. Zudem verringert sich auch der Ressourcenverbrauch
um gut 35 %. Ebenso wichtig fiir den Kunden ist, dass da-
bei gleichzeitig die Langzeitstabilitit und die K

steigen. MaBgeblichen Anteil daran hat eine zwar diinne, aber
extrem reine — weil im Hochvakuum verarbeitete — und dabei
noch elastische Goldschicht.
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